See the notice on TED website

544623-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHnsa — AnapaTtu 3a HabnogeHue Ha noBbpxHocTTa — High resolution X-ray inspection tool
OJ S 150/2026 06/08/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UNK KOHLleCUSA — CTaHAapTeH pexunm - O6sBneHue 3a NnpomMsiHa
HocTaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut fur Mikrostruktur von Werkstoffen
und Systemen IMWS
EnekTpoHHa nowa: einkauf@imws.fraunhofer.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [Ny6nuyHo npegnpusitue
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: High resolution X-ray inspection tool
Onucanue: The Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
researches the application behaviour, reliability, safety and lifetime of innovative materials in
components and systems. The Business Unit “Electronic Materials and Components”
Fraunhofer IMWS support industry and research partners by its internationally recognized
expertise in failure analyses of electronic components. Fraunhofer IMWS will enhance its
capabilities for advanced failure analysis and material characterization to support the ramp up
of new heterogenous integration technologies addressing the manufacturing and reliability
challenges. To enable the non-destructive detection and evaluation of structural deviations,
contact defects, damage characteristics and their most precise possible localization in the
package to enable further high-resolution physical diagnostics, the latest generation of
radiography (2D) and X-ray tomography (3D-CT) systems are required in particular for the non-
destructive detection and evaluation of structural deviations, contact defects, damage
characteristics and their most precise possible localization in the package to enable further
high-resolution physical diagnostics. A high-performance multi-processor workstation is
required for postprocessing of the generated imaging data sets to identify tiny deviations and
defects within the devices. This tender is for the supply a functional complete device including
assembly, commissioning and all necessary connections, approvals/certifications and software
for operation. The requirements for a state-of-the-art x-ray inspection tool for highly integrated
2.5/3D components are described below:
NpeHnTndukatop Ha npouenypata: 04c7b995-46a5-4a64-8249-ac8cb55a200c
BbTpeweH naeHtudumkatop: E_2690 _PR1270418
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: [loctasku
OcHosHa knacudukauus (cpv): 38126000 AnapaTu 3a HabngeHe Ha NOBbPXHOCTTA

2.1.2. MsacTOo Ha n3anbNHEeHue
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MoweHckn agpec: Heideallee 19

Npaa: Halle (Saale)

MoweHckn koa: 06120

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie
Stadt (DEE02)

Obpxaea: N'epmaHus

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC
VgV -

2.1.6. OcHoBaHuSA 3a U3KN4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHUATA 3a U3KMNIOYBaHE: YBEAOMIMEHME
Kopynuus:
N3amamu:
YyacTtue B npecTbinHa opraHnsauus:
TepopncTnYHM NPECTBNNEHUS NN NPECTBLNIIEHNS, KOUTO Ca CBbP3aH C TEPOPUCTUYHN
JEeNHOCTHU:
lNMpekpaTeHa cTonaHcka AeNHOCT:
M3nupaHe Ha napu unn puHaHcupaHe Ha Tepopuama:
AOMVHUCTPUpPAHe Ha aKTUBUTE OT NMKBMAOATOP:
KoHn1KT Ha nHTepecu, CBbp3aH C y4acTMeTo B Npoueaypara 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbuka:
MpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LweTeHnst unn gpyru nogobHn
CaHKUWMN:
Hetckn Tpyg v gpyrn popmn Ha Tpaduk Ha xopa:
AHanormyHa Ha HeCbCTOATENMHOCT CUTYyauns CbINaCHO HaALMOHANMHOTO 3aKOHO4AaTENCTBO:
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTa Ha cneunduyHN HaunoHanHm
OCHOBaHWUS 32 U3KMNIYBaHE:
Texko npodecrnoHanHo HapyLUeHue:
HeBepHW gaHHW, yKpuBaHe Ha MHpopmaums, HenpeacTaBsHe Ha NpUAPYKaBalln JOKYMEHTH
Unu nony4aBaHe Ha noeBepuTenHa MHPopMauusa BbB Bpb3ka C npoueaypara:
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha Tpy4oOBOTO Npaso:
HapyuweHune Ha 3agbimkeHnst B o6nacTTa Ha coumanHoTo npaBso:
HapylweHne Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha eKoNnormyHoTO npaso:
HensnbnHeHne Ha 3aabimkeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha CoLManHOOCUTNypUTENHN BHOCKN:
HensnbnHeHne Ha 3agbImKEHNE, CBbP3aHO C NMallaHeTo Ha AaHbLM:
CnopasyMeHus ¢ opyrn MKOHOMUYECKN OrnepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKYpeHumaTa:
Mpsiko Ny KOCBEHO y4acTue B NOAroTOBKaTa Ha npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbuka:
HennartexocnocobHoCT:

5. ObocobeHa no3nuyus

5.1. O6ocobeHa no3uyua: LOT-0000
3arnasue: High resolution X-ray inspection tool
Onucanue: The Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
researches the application behaviour, reliability, safety and lifetime of innovative materials in
components and systems. The Business Unit “Electronic Materials and Components”
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Fraunhofer IMWS support industry and research partners by its internationally recognized
expertise in failure analyses of electronic components. Fraunhofer IMWS will enhance its
capabilities for advanced failure analysis and material characterization to support the ramp up
of new heterogenous integration technologies addressing the manufacturing and reliability
challenges. To enable the non-destructive detection and evaluation of structural deviations,
contact defects, damage characteristics and their most precise possible localization in the
package to enable further high-resolution physical diagnostics, the latest generation of
radiography (2D) and X-ray tomography (3D-CT) systems are required in particular for the non-
destructive detection and evaluation of structural deviations, contact defects, damage
characteristics and their most precise possible localization in the package to enable further
high-resolution physical diagnostics. A high-performance multi-processor workstation is
required for postprocessing of the generated imaging data sets to identify tiny deviations and
defects within the devices. This tender is for the supply a functional complete device including
assembly, commissioning and all necessary connections, approvals/certifications and software
for operation. The requirements for a state-of-the-art x-ray inspection tool for highly integrated
2.5/3D components are described below:

BbTpeweH ngeHtudukatop: E 2690 PR1270418

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 38126000 AnapaTu 3a HabnogeHne Ha NOBbPXHOCTTA

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Heideallee 19
Npag: Halle (Saale)
MoweHckn koa: 06120
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie
Stadt (DEE02)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (prHaHCHMpaH U3LUsano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
NHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cb1o3:
WpeHnTtndpukartop Ha cpegcteata ot EC: APECSatFMD - Verbundprojekt: Europaische Chips
Act Pilotlinie fur heterogene Systemintegration an der Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:pa
Ta3sn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI1): ga
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fir:startup#,#Besonders auch
geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop

544623-2026 Page 3/7



5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

544623-2026

N3TOuHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeBeaomrneHune
Kputepuin: O6wy roguiieH obopoT
OnucaHnune Ha kpuTepus 3a nogbop: Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre

Kputepun: PedepeHunn 3a onpeneneHn oOCTaBku
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Darstellung von maximal drei mit dem
Auftragsgegenstand nach Art und Umfang vergleichbaren Auftrag der letzten drei Jahre

Kputepun 3a Bb3naraHe

KpuTtepuin:

Bua: LleHa

Onucanwue: Preis

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (ToYkW, ToYHa BenuymnHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 90

Kputepun:

Bua: Kauwectso

Onucanue: Nachhaltigkeit

Kateropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

[JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka

E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiectTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKMU

Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe-online.de
/tenderdocuments.html?id=880834

YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa nopbyka

YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbmKUTENHO

Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html|?id=880834
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTHTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha ogepTun: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIeHTPaNHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 60 [Hu
UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a NnoaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTWN, OTHACALLM Ce A0 OhepeHTUTe,
moraT Aa 6baaTt nogageHn no-KbCHO.

HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Beim Fehlen von Angaben und/oder Unterlagen kann die

Vergabestelle von der Méglichkeit zur Nachforderung gemafn §56 VgV Gebrauch machen.

Macht die Vergabestelle davon Gebrauch und der Bieter hat nach Ablauf der fur die

Nachforderung gesetzten Frist die geforderten Angaben und/oder Unterlagen nicht vorgelegt,

wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

MHdbopmauuma 3a obwecTtBeHaTa NnopbYkKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 04/09/2026 10:30:00 (UTC+02:00) naro4HoeBpONeENCKo Bpeme,
LEeHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpemMe

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHMeTo Ha goroBopa Tp;|6|3a Aa ce n3BbpLiBa B paMKUTE Ha nporpamun 3a cb3gaBaHe

Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He
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EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa

duHaHcoBO cnopasymeHue: Beachten Sie, dass Sie bei Teilnahme an diesem Verfahren die
AEB, NHS sowie Zahlungsbedingungen der FhG (beigefugt) anerkennen und verzichten auf
anderslautende Klauseln in Ihren Angebotsunterlagen.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (o6xansaHeTo): Vergabekammern des
Bundes
NHdopmauusn 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: § 160 GWB Einleitung, Antrag (1)
Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an demoffentlichenAuftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinenRechten nach § 97Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung derVergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat;
derAblauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberuhrt,2. VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist (etwaige Vergabeverstdlie muss der
Bewerber/Bieter gemaly § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rtigen) zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist (etwaige
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungsoder
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber zu rigen) zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__134.html
§ 135 Unwirksamkeit https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__135.html

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HammeHoBaHue: Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut fur Mikrostruktur von Werkstoffen
und Systemen IMWS
PernctpaumoHeH Homep: 993-03005FHG-85
MoweHckn agpec: Walter-Hulse-Stralle 1
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Npag: Halle (Saale)

MNMoweHckm koa: 06120

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie
Stadt (DEE02)

[Obpxasa: epmaHus

EnektpoHHa nowa: einkauf@imws.fraunhofer.de

TenedoH: 000

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammern des Bundes
PeructpaunoHeH Homep: 1:022894990
MoweHckn agpec: Kaiser-Friedrich-Stralle 16
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.bund.de
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaunoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpaa: Bonn
MNoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTO 065BReHne, koeTo TpsbBa aa 6bae NPOMEHEHO

0d1d0a86-9a58-4dba-840a-816af1e77a4c-01
OcHoBHa npuynHa 3a npomMsaHaTa

AKTyanuampaHa nHgopmaums
MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHTudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 688ebad4-cc59-4c30-a494-3f6f13d6f925 - 01
Bug Ha dpopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa
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Bua o6aBneHne: Ob6sBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpalaHe Ha nssectneto: 05/08/2026 10:09:02 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPuLnanHo JOCTbMNHO: HEMCKK

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 544623-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 150/2026

[ata Ha ny6nuvkyBaHe: 06/08/2026
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